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Abstract (en)
[origin: WO2020245119A2] The invention relates to a strip connecting device (1) and a method for connecting a first strip to a second strip in order
to provide a continuous strip. In the strip connecting device (1) according to the invention, when the first strip is conveyed uninterruptedly, an end
portion of the first strip is connected to the starting portion of the second strip via an adhesive connection by means of a liquid, in particular water,
arranged in a connecting portion. The invention further relates to a method for connecting two strips, a processing system and a use of a method.
The strip connecting device (1) according to the invention and the method can be used in particular for the uninterrupted provision of a security strip
for a security document such as a banknote.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Bänderverbindungseinrichtung (1) und ein Verfahren zum Verbinden eines ersten Bandes mit einem zweiten Band
zur Bereitstellung eines Bandstrangs. In der erfindungsgemäßen Bänderverbindungseinrichtung (1) erfolgt bei unterbrechungsfreier Förderung
des ersten Bandes eine Verbindung eines Endabschnitts des ersten Bandes mit dem Anfangsabschnitt des zweiten Bandes über eine adhäsive
Verbindung über eine in einem Verbindungsabschnitt angeordnete Flüssigkeit, insbesondere Wasser. Des Weiteren betrifft die Erfindung
ein Verfahren zum Verbinden von zwei Bändern, ein Verarbeitungssystem und eine Verwendung eines Verfahrens.Die erfindungsgemäße
Bänderverbindungseinrichtung (1) und das Verfahren können insbesondere für die unterbrechungsfreie Bereitstellung eines Sicherheitsbandes für
ein Sicherheitsdokument wie eine Banknote verwendet werden.
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